Serie 8, Forno integravel, 60 x 60
cm, Preto
HBG7741B1

Montagem de dois aparelhos sobrepostos
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Se o aparelho for instalado por baixo de uma
placa de cozinhar, tem de ser observada

a seguinte espessura da bancada

(se necessario incl. estrutura inferior).

Tipo de placa

Placa de indugao

Placa de indugao
de superficie
integral

Placa a gas

Placa elétrica

espessura min.

da bancada
plana

saliente | a superficie
37 mm |38 mm
47 mm |48 mm
30mm |38 mm
27 mm [30 mm
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: Espaco para
: ficha de ligagéo

: ao aparelho

" 320x 115
Medidas em mm
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